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Mikrogip (entegre devre, tiimlesik devre, timdevre, yonga ya da ¢ip) genellikle silikondan yapilan yari iletken !%}ngmge:rglircllb
malzemeler ile tasarlanmis metal bir levha tizerine yerlestirilen elektronik devreler grubudur. llk patentli mikrogip Grafk Tasarim - Uygulama: Hiseyin Diker
1958 yilinda Jack Kilby tarafindan tiretildi. 1959da ise Robert Noyce ilk defa silikon kullanarak mikroip tretti.
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kontrol edebilen ¢ok kiiciik devrelere mikrog¢ip denir.
tarafindan uretildi. fazla artti. temelli elektronikler tahmin ediliyor. Eger tum
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Ik defa 1978’de kullanilmaya baslandi. Bilgisayardaki temel islemlerden sorumludur. llk mikrogipler 1956’dan gunimdze Bugiin bir otomobilin  2025’te diinyada 175
GPU olusturuyor. bu bilgileri DVD’lerde

Uzerindeki yazilim aracilig ile veri isleyebilen ve elektrikli cihazlarin islevlerini
Adirlikli olarak proaram calistirmak ve h lamalar icin kullanihr. Jack Kilby (soIda)ye mikrogiplerin bilgi isleme maliyetinin %40’tan zetabayt yani"1 75 milyar
q o g olarak program calise I3y "y'amalar I . Robert Noyce (sagda) kapasitesi 1 trilyon kattan fazlasini mikrocip terabayt veri Uretilecegi
Graphics Processing Unit: Grafik islemci Birimi . ., saklasak ve bu DVD'leri

( P 9 ? ) Sl ' ust uste koysak DVD

IIk defa 1999°’da kullanilmaya baslandi. Gorsel cizimler icin kullanilir. Ozellikle oyun, ulesinin bovu diinyay

3 boyutlu cizim ve video isleme gibi gorevlerde cok etkilidir. 2019 yilinda Mikrogiplerin ana devre 222 defa dolanacak kadar

dinyada 634 milyar  elemani transistor, acik ara uzun olurdu.
Npu cip uretildi. en ¢ok Uretilen Granddr.
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(Neural Processing Unit: Sinirsel islemci Birimi) U;;;?:r:)ﬁgﬁg:t?; as‘l;y

Makine ogrenme teknikleriyle kullaniimak tzere 6zel olarak gelistirilen gipler galaksimizdeki yildizlardan
yapay zeka uygulamalarinda kullaniliyor. kat kat fazladir.

(Random Access Memory: Rastgele Erisimli Bellek)
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e V. B A Y , 14 nanometre boyutunda bilesenlerle
Bilgisayarlarin ¢alismasi igin gerekli bilgilerin tutuldugu RAM 1968’den bu yana kullaniliyor. s o TEEE Urgt”ebi“yon :
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MiKRocip URETiMi Etrafimizda gordiigiimiiz “alally” Py L . 2°°°gp0men B::I:cOaUIkeIer = 2050
. s L Ao lering nerji sistemierinin verimii
cihazlarin hepsi bu dzelliklerini I | JISBET il . ,
Mikrocip Gretimi diinyanin en zor islerinden birisidir. Tozsuz temiz mikrogiplere bOI‘gllldlII' calismasl I1¢in miKrogipler 2021 Yilinin 2. Ceyrek Gelirlerine Gore Pazar Dagilimi
odalar, pahali makineler, metal dokum tesisleri ve lazerler iceren ’ kullanilr.
devasa fabrikalarda silikon bir levhanin milyarlarca transistorden o
olusan bir mikrogipe doniismesi dort ayi bulabilir. Akilli trafik 1siklar, Digerlerl %10 P8 el P
Modern bir trafik vodunluduna SMIC 5 samseng |
é E > 1. Asama: Kumdan Silikona otomobilde yuzden ore ); ? leri ag arlamak GlobalFoundries %6 SI?\/Il-ilcyrr:)Ir): = EnBUytk7
Kum eritilip arindirilarak 999,99 saflikta silikon kiilgelere _ 9 : 9. ¢3 _ y Qualcomm | “gg'j:rffo/‘:;tl'ﬁ':'
donistiirilir. Bunlara “ingot” denir. fazla ¢ip bulunur. icin mikrogiplerden UNC 37 sroaccom | o
faydalanir. wide |
J ] 20 Asama: Le"ha Samsung%14 0 5 10 15
'» Ingot ince daireler seklinde kesilerek levhalar olusturulur. Bu .
'''''''' levhalar cilalanir ve 1siga duyarli materyallerle kaplanir. i 2 .
i Y g Yeni kimlik _i. Insan viicuduna
° %;;%‘j;g o ° =% ° ° - ° °
— 3. Asama: Litografi [l e L :%i%& yer|e§t|r||en Cip Uretiminde Ar-Ge Maliyeti
_% Morotesi 151k kuIIanll'arak de\{renln deseni I?vhaya |§Ie.n|r. Isiga B sl = — F@m@%ﬁ%@ mikrogip|er
duyarl materyaller kimyasal islemlerle temizlenir. Bu islem CIp YU @é} T 5 NI . _'
defalarca tekrarlanarak ok katmanli devreler olusturulur. bulunur, %@Z‘; # Sayesindae Kimi . 600 Clp(lt:;;:;ndr:::getl .
| gz hastaliklar tedavi 500
4. Asama: Kaplama Zf%%%ié edilebilir. 40 "
; v Olusturulan devre elemanlari iletkenlerle birbirine baglanir ve E}%@m@%g - g Uretimfab(rilflaslk:r:llu)mmaﬁyeti
Tl " koruyucu bir tabakayla kaplanarak cipin kirlenmesi engellenir. mi 1t o L mivareour
b EV|m||zddeI<| tum Tasinabilir cihazlarimiz 20 ;
@\ 5. Asama: Paketleme bgyaz.iﬁya .arba Ien az mikrociplerle mini bilgisayara 10 :
Cesitli testlerden gecen ¢ipler levha Uzerinden I MIKro¢Ip oufunur. dontismil
. : onusmus durumda. 0 0
kesilerek paketlenir. 2Mmu3 65 4 28 2 16 10 7 5 65 40 28 2 16 10 7 5
. . . . . TP ip boyutu ( tre) ip boyutu (
Evcil hayvanlarda deri altina yerlestirilen mikrocipler ile kimlik bilgileri S i G

elektronik ortamda kayit altina alinir ve hayvanlarin takibi kolaylasir.
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